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AGENDA
DEVICE.embedding Handmuster WE.embed

Unsere heutige To-Do-Liste:

1. DEVICE.embedding
= Warum steckt man Bauelemente in die Leiterplatte?
= Wie wird es gemacht?

2 Handmuster DEVICE.embedding
= Was SEhen er? /m Muster eingebettete Bauelemente

= 24 rote LEDs — Package 0603
= 3 Widerstande — Package 0402

] W k 1 1 h 7 = 3 Kondensatoren — Package 0402
O rl ege |C es . = 7 TVS-Diode — Package SOD923 Bauteilausrichtung, Top/8ottom
= 6 aktive Bauelemente in den S L \nterne Bestiickebene
Packages UDFN3030-10, TSSOP-8 Technologie Solder, Microvia & Flip-Chip

und DHVQFN 16 Lagenanzah\

Vorteile
= Hohe Packungsdichte
= Kurze Signalwege
= Schutz der eingebetteten Bauteile
= /solation fur Hochspannungen
= Gutes thermisches Management
= |ntegrierte Schirmung
= Plagiatsschutz

\nteresse gewecdk?
ANrth Elekironik Gmbh & Co. ¥G
Advanced Solution Center
Team DENCE embedding,
Phone +43 79L0 SLS-1234
embedding@we-onine com
WAWW Ne-online com/embedding,

Bestiickte Innenlage ANURTH ELEWTRONMW
NMORE THAN YO BEAPECT

Stromversorgung Uber USB
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DEVICE.embedding Handmuster WE.embed
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WARUM STECKT MAN BAUELEMENTE IN DIE LEITERPLATTE?

DEVICE.embedding Handmuster WE.embed

Package bzw. Gehauseersatz

Miniaturisierung Einsparung der Bestuckflache

auf den AuRenlagen

Integrierte Schirmun
Performance/ 2 :

Funktion Kurze Signalwege

Plagiatsschutz

Schutz vor Umwelteinfllissen
Zuverlassigkeit Vollflachige Fixierung der Bauteile
Warmemanagement
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AGENDA
DEVICE.embedding Handmuster WE.embed
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WIE WIRD ES GEMACHT?
DEVICE.embedding Handmuster WE.embed

Fertigungsprozess am Beispiel von SOLDER.embedding

1. Herstellung der zu besttickenden Innenlage
= Strukturierung des Layouts
= Aufbringen des Lotstoppsystems
= Aufbringen der Lotoberflache
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WIE WIRD ES GEMACHT?
DEVICE.embedding Handmuster WE.embed

Fertigungsprozess am Beispiel von SOLDER.embedding

2. Bestlckung der Innenlage mit SMD Komponenten
= Lotpastendruck
= SMD Bestuckung
= Baugruppenreinigung

T
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WIE WIRD ES GEMACHT?
DEVICE.embedding Handmuster WE.embed

Fertigungsprozess am Beispiel von SOLDER.embedding

3. Multilayer verlegen und verpressen
= Kupferfolien
= Zusatzkomponenten (Prepreg gefrast und ungefrast,
Fullkerne, Sondermaterialien)
= Bestuckte Innenlagen
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WIE WIRD ES GEMACHT?
DEVICE.embedding Handmuster WE.embed

Fertigungsprozess am Beispiel von SOLDER.embedding

4. Fertigstellung des Leiterplattenmoduls
= Bohren / Laserbohren
= Metallisieren
= Strukturieren der Aul3enlagen
= | otstopplack
= Endoberflache
= Endbearbeitung
= Endkontrolle / Baugruppenprufung
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AGENDA
DEVICE.embedding Handmuster WE.embed

Unsere heutige To-Do-Liste:

2 Handmuster DEVICE.embedding
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WAS SEHEN WIR?
Handmuster DEVICE.embedding

Das Handmuster WE.embed im Detail

Das Handmuster beinhaltet:

Aufbau und Nomenklatur * 6 Kupferlagen
» Top-Bestlckung auf Lage 4

. » Bestuckung durch Loten

Aufbau
: ET6S4T—— Bauteilausrichtung Top/Bottom
‘ L Interne Bestlckebene
- Technologie Solder, Microvia & Flip-Chip

Lagenanzahl
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WAS SEHEN WIR?
Handmuster DEVICE.embedding

Das Handmuster WE.embed im Detail Link zur

Beschreibung

QR-Code

wWwWWw.we-onnne.conver-sample
©C000 ©0 0000 000 © 0000

embedding@we-online.de
+49 7940 946 - 1234

. 000 © 99 9 08 0 ves (<}
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WAS SEHEN WIR?
Handmuster DEVICE.embedding

Im Muster eingebettete Bauelemente:
24 rote LEDs — Package 0603
3 Widerstande — Package 0402
3 Kondensatoren — Package 0402
1 TVS-Diode — Package SOD923
6 aktive Bauelemente in den Packages
UDFN3030-10, TSSOP-8 und
DHVQFN16

Das Handmuster WE.embed im Detail

Bauteile, eingebettet

bestuckte
Innenlage
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WAS SEHEN WIR?

Testpunkte auf
der Ruckseite

.
Handmuster DEVICE.embedding 1 : s
R3
I
LED-R3 e
. . i) 9 2
Das Handmuster WE.embed im Detail | | wum, WS WL WED WD e
OUT5 114 LED-R2 R2
| RES 40R2
40R2
= LED? W LED4 WF.LEDS “,LEDS LEDI1 LED14| W - LEDI? “ LED)WgF  LED 2
|| “'LED Rt LED Rot “LED Rot LED Rt “STLED Rot “'LED Rt “NLED Rot S 1EDRot| ¥ LED Rpt
OUT7 114
~,LED3 ~ LED5 ~,LED7 ~,LED9 LEDI2 ~LED15 ~LEDIS ~,LEDY ~LEDY3
LED Ret. ¥. LED Ret ¥ LED Rot “LED Rot “STLED Rot = LED Rot ¥. LED Rot " LE_I:i_Rg\‘ LED Rppt
= OUTL% jout2 oUTs 2 otIe 2 Liovr72 OourEa 1 loumae
] oo |OUT30UT4} vee | ! vee | |ouTte
L L <+ vee
s [OUTL1 S ol wl o e =l ol oWl o e OUTE N | L Ll o] o oUTs g .| o o ér‘
- AP (0 - Mmoo U4 - . m = = [0 - r o w Ut
E E E E 2 [LN2003 Gate Treiber EEEE Zmwnwee|E E £ £ Zumwnce]E E £ E Z [ULN2003 Gate Treiber
™ © © © o D 6 o 6 o © & © 6 o © © & © o ©
- =] — ~ -~ -+ =] — o~y -+ =] — - -+ 2
EE2EZGE EEEE G EE2EEZEZ EE2EEG
B —\_m‘ o = i | e mt - . -,| " N N ) NESS5 Loop
N | |
= Schaltplan und Testpunkte = = = =
GND GND NG| GND GND )
NG} Cl1 vCC
vCe vee
T
1 = CAP 100oF
. i L GND  100wF D1
" U2 CAF 100nF TVS Diode
IN2 & 2 T 100aF GND vee
1 2 lal " MR L i 2 IRIG  DISCH |—
E A " Clock F K‘EVS TIKS - ;
INL} Qo CPO vOU—| OUT  THRES
IN3} L3 Nep1 T4 | reser ot -
" 7| Haos  omose 2 NES55 T
NS} " Q7 Qs L NI T
N4} He . o«
z w
] o
3 i'”“ Title
L 1o
GND Size Tumbar Revision
INS| A4
Date 06.02 2074 ] Sheet of
File: Z0APMET. ET Sales Sample V2.0 $dhBom By:
1 | : | 3 4
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WAS SEHEN WIR?
Handmuster DEVICE.embedding

Das Handmuster WE.embed im Detail

. Wt

Wiirth Elektronik

u . Embedding Technology

Wiirth Elektronik

Embedding Technology

e Passend fur eine USB-A

USB-Kontakt Buchse.

: Die Tiefenfrasung erlaubt
einen Blick auf die
eingebetteten Bauteile.
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WAS SEHEN WIR?
Handmuster DEVICE.embedding

Das Handmuster WE.embed im Detail

= Wiirth Elektr

Embedz!ii.;

Es werde Licht!
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AGENDA
DEVICE.embedding Handmuster WE.embed

Unsere heutige To-Do-Liste:
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[ Wiirth Elektronik X + v = X

— G @& we-online.com/de 2 Y #» 0O °

Lo L >  PRODUKTE & SERVICES SUPPORT UNTERNEHMEN KARRIERE NEWSCENTER DEUTSCH @

| g — ~

Unser Angebot Ubersicht L
ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE INTELLIGENTE POWER- UND LEITERPLATTEN TECHNOLOGIE- JOBANGEBOTE
STEUERUNGSSYSTEME PORTFOLIO

B B A
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Webinar-Archiv Leiterplatten =
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> Technologie- und Servicep...

Technologie-Vielfalt

Sie suchen eine Leiterplatten-Losung? Wir finden sie!




Wiirth Elektronik CBT Technolog X +
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Technologie-Vielfalt

Sie suchen eine Leiterplatten-Losung? Wir finden sie!

https://www.we-online.com/de/produkte/leiterplatten/embedding#i1492

HDI Microvia

Drahtbonden

STARR.flex

2 % » 0@ :
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> Embedding

NICHT VERPASSEN!

WEBINAR "Miniaturisierung, Funktion, Zuverlassigkeit: DEVICE.embedding Handmuster WE.embed!"

ES WERDE LICHT! Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Miniaturisierung von Leiterplatten mit eingebetteten
aktiven und passiven Bauteilen. Eine effiziente Nutzung von kleiner werdenden Gehausevolumen und winzigen

Oberflachen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Embedding-Technologie ist die bewahrte Losung fir diese

iterplatten/embedding/embedding-muster#i7472



[ Embedding Muster X +

e * »# 0@ :

& C @ we-online.com/de/produkte/leiterplatten/embedding/embedding-muster#i7472

> te & Services > Leite tten > Embe 2 > Embedding Muster

Embedding Handmuster WE.embed

Es werde Licht!

Unser DEVICE.embedding Handmuster WE.embed zeigt Ihnen eine funktionierende
Baugruppe mit aktiven und passiven Bauelementen, eingebettet mit der
SOLDER.embedding Variante. Das Handmuster einfach in eine USB-A Buchse einstecken

und das WE-Logo erstrahlt in einem ganz neuen Glanze!

Jetzt Handmuster bestellen =

Wiirth Elektroni

Embedcliug ’




VIELEN DANK FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!

Welche Applikation haben Sie? Kontakt:

Wrth Elektronik GmbH & Co. KG

Wie kann WE Sie unterstutzen? Advanced Solution Center
Team DEVICE.embedding

+49 7940 946 - 1234

embedding@we-online.com
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